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摘要(译)

本实用新型涉及一种OLED显示器件的封装结构，包括封装盖板、UV树
脂和基板，UV树脂位于封装盖板和基板之间用于将封装盖板和基板粘接
起来，封装盖板、UV树脂和基板形成一个密闭空腔，有机发光层和干燥
剂位于密闭空腔内并分别贴合在基板和封装盖板上，辅助电极与阳极层
和阴极层连接并并延伸到密闭空腔外，其特征在于，所述封装盖板的上
方具有凹槽，所述凹槽内具有不透光的金属膜，每个金属膜恰好能够遮
挡住一个OLED显示器的有机发光层并露出位于有机发光层四周的UV树
脂。本实用新型的有益效果是：既提高了工作效率，也避免的对真空腔
的污染，提高了良品率。同时，封装完成后，也不需要对封装盖板进行
分离，简化了工艺程序。
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